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FEREHL R 7 3L 3807 S IR .

4.2 #ERSRHL

i°c)

! 1
{305 min |

| i
3z 4] i
LR, »
&0 150seconds

Package surface temperature

Tiene | I aeconds §

B 18 A ZH G i b £k

S R B R IE T AL TS VIO 147



http://www.chipintelli.com
https://aiplatform.chipintelli.com

Chiplatelli .. ..., -wp CI-G16XGS02T HH s T

4.3 BERITWER

®6 HBRITIAGER

I - SR | S a%YM | SHAaEE
FRES BRI | wpwr | mEaE | SNE
CI-G161GS02T FeA ¥ AR B MR | e
C1-G1626S02T YRR bes - pes o pes

5 RGBSR

PP RIERIGIR A P2 SR A, Al o BE RIS
RGO R R, WS AR I AL T A

® I TEARAC IR BN AR UL IS AR RN B SSOBL, A SE SR A S AT IR | AR I BT TR 3R
BB BGERE,  JFIRUEAR OGS B SR A e

® (RIS AERE E 2T AR A R R B TT RE A B T3 A SR AR A A kAT
ARGV AT LEIE N, 05y 22 A bRl I R PP 15, LLIE S vl REfY 7 i SR 280E R B 4
LV EN

® SRR BRI B A S AR it AT S IR ) R 55 !

R B R BB IE T AL S VIO 15T



http://mall.chipintelli.com/
https://aiplatform.chipintelli.com/home/index.html
http://www.chipintelli.com
https://aiplatform.chipintelli.com

	1 模块介绍
	1.1 概述
	1.2 模块主芯片介绍
	1.3 模块应用场景

	2 模块规格
	2.1 模块实物图
	2.2 模块尺寸图
	2.3 模块硬件接口定义
	2.4 模块电气特性参数
	2.5 蓝牙电气特性参数
	2.6 模块温湿度参数

	3 模块应用
	3.1 模块上电及启动
	3.2 模块默认命令词
	3.3 模块默认串口通讯协议
	3.4 软件开发
	3.5 固件烧录
	3.5.1 烧录前准备工作
	3.5.2 硬件连接并烧录
	3.5.3 烧录后功能测试

	3.6 使用中可能出现的问题和解决方法
	3.7 其它应用注意事项

	4 生产指南、存储和包装订购信息
	4.1 生产存储指南
	4.2 推荐炉温曲线
	4.3 包装及订购信息

	5 采购和技术支持

